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臺灣積體電路設計學會
獎勵學生出國參加國際研討會申請表
	申請人資料

	中文姓名
	
	英文姓名
	

	指導教授姓名
	
	就讀學校系/所
	

	身份證字號
	
	出生年月日
	

	戶籍地址
	

	聯絡地址
	

	聯絡電話
	
	電子郵件
	

	TICD會員年資
	年
	會員號碼
	

	入帳金融單位
及分行名稱
	
	帳號
	

	會議資料

	會議名稱
	

	論文名稱
	

	主辦單位
	

	舉辦地點
	
	舉辦日期
	       年   月   日 
至     年   月   日

	茲保證上述論文係由申請人親自以口語發表
申 請 人 簽名_____________     
指導教授 簽名_____     ________



檢附資料：本申請表、論文影本
郵寄地址：300新竹市光復路2段101號國立清華大學電通中心 台達館611室
臺灣積體電路設計學會   鄭浴如 小姐 收
聯 絡 人：鄭浴如   TEL: 03-5162252（TEL） 03-5742408（FAX）          

   



E-mail: chengyj@mx.nthu.edu.tw
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